
客户图

USB A公转TYPEC母21MM MX-2

CONTACT

HOUSING

CONTACT AREA:0.5u" AU

SOLDER AREA:100u"TIN MIN 

WHITEHIGH TEMPERATURE THERMOPLASTICS UL 94V-0

SHELL

SPCC T=0.30mm NI 50u" PLATED

C2680 T=0.20mm

C

B

A

技术要求：

： 电气性能）：

额定值）：

接触电阻）： Ω
绝缘电阻）：≥ Ω

插拔力）：

耐压）：

寿命）： 大于 次）

： 使用温度范围）：

℃ ℃

红色阴影部分为加长更改尺寸

黄色部分为改模减胶位置
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